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W) (57) Abstract: The invention relates to an electronic component, in which a semiconductor chip (3) is arranged, with a plastic
\& housing (2) and method for production thereof. The lower side (6) of the plastic housing (2) comprises external contacts (7). The
= external contacts (7) are connected to contact surfaces (11) on the active upper side (12) of the semiconductor chip (3) by means
) of contact pegs (8) on the semiconductor chip (3) and by interconnecting lines (10) arranged on the plastic housing body (9). The
g contact pegs (8) thus represent an electrically-conducting projection of the contact surfaces (11).

] (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit einem Kunststoffgehéduse (2) und ein Verfahren zu
seiner Herstellung, in dem ein Halbleiterchip (3) angeordnet ist. Die Unterseite (6) des Kunststoffgehéuses (2) weist Aussenkontakte
(7) auf. Die Aussenkontakte (7) sind tiber Kontaktsdulen (8) des Halbleiterchips (3) und auf der Kunststoffgehdusemasse (9) ange-
ordnete Umverdrahtungsleitungen (10) mit Kontaktfldchen (11) auf der aktiven Oberseite (12) des Halbleiterchips (3) verbunden.
Dabei stellen die Kontaktsiulen (8) eine elektrisch leitende Uberhéhung der Kontaktflichen (11) dar.
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